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全文摘要
公司在第三季度报告中展现出了业务的显著增长，前三个季度总营收达到16.8亿元人民币，同比增长55.27%，净利润为2.47亿元，同比增长21.94%，扣非净利润为2.16亿元，同比增长50.34%。公司正在积极扩大产能，特别是在高端产品领域，受益于国内AI和支架等新兴领域的发展。总资产超过100亿元，净资产增长约46%，主要得益于收入和利润的增长，以及设备投资的增加。2026年第三季度营收创历史新高，达到6.09亿元，经营性净现金流良好，预计全年将实现正向净现金流超过10亿元。产品结构上，CP和MP占比发生变化，SP占比增加，反映了公司策略调整以适应市场需求变化。公司继续加大研发投入，保持高资本开支，以支持产能扩张和国产化进程，同时积极布局新生产基地，以应对未来增长需求。

章节速览
00:00 公司前三季度业绩与产品结构变化分析
公司前三季度实现营收16.8亿元，同比增长55.27%，净利润2.47亿元，同比增长21.94%。总资产突破100亿至102亿元，净资产增长46%至43.46亿元。第三季度营收6.09亿元，创历史新高。产品结构中，MP占比首次超过CP，消费类产品占57%，算力业务占比21%。公司调整策略，加大SP产品力度，以应对BIS影响。

03:45 公司毛利率下滑分析与未来展望
对话围绕公司前三季度毛利率下滑的原因展开，指出CPS占比变化、折旧费用增加、直接人工成本上升及耗材消耗增多等因素导致成本压力增大。同时，消费电子市场不景气和产业链delay影响了三季度产能利用率，未能达到预期。尽管如此，四季度有望环比改善，费用控制良好，研发投入虽绝对值增加但占营收比例下降，维持高资本支出水平，看好国产替代带来的产业链拉动效应。

08:13 半导体企业积极扩产，布局长三角珠三角及成都
对话中提到，尽管国内产业链尚不完善，企业仍看好市场前景，正积极扩充产能，布局上海、无锡、南京、深圳等生产基地，并计划明年建设无锡项目，以覆盖长三角、珠三角及成都等半导体行业发达地区，为未来产能扩充奠定基础。

10:12 产业链景气度与资本开支规划
对话探讨了9月至10月的产业下动率变化，指出10月较9月有所改善，但整体景气度低于去年同期，四季度产能利用率提升及毛利率环比改善的趋势。讨论了折旧费用，提及三季度新增折旧约1.7亿，全年折旧预计达六七亿。资本开支决策基于客户需求与行业判断，明年计划维持约29至30亿的高投入，以应对长期需求增长预期。

14:30 算力与非算力业务增长及产值预测
讨论了三季度算力与非算力业务比重，四季度增量来源及单月产值规划，强调客户订单与努力情况对产值影响，预计年底产值将达到2.6亿以上。

16:34 四季度产能利润率提升与设备采购挑战
对话讨论了四季度产能利润率的提升，订单情况优于三季度，尽管设备端尤其是高端设备和存储相关设备存在缺货问题，但通过与供应商的良好关系及提前下单策略，设备供应未成为主要问题。此外，提及了转债发行对明年财务费用的影响，预计年财务费用约为4000万，月度财务费用约300-400万。

19:51 翻译客户合作模式与封装测试策略
讨论了在BIS影响下，不同客户群体的封装测试策略，包括CPI与ST的选择，以及国内与台湾封装厂的差异，强调了FT测试在国内外封装中的重要性。

21:43 大客户占比与未来增长预测及测试设备国产化进展
讨论了前三季度大客户占比情况，指出全年及明年增长预期主要依赖于其他客户，而大客户整体提升不大。提及了下一代算力芯片测试的参与情况未明。关于泰瑞达和爱德万测试设备的交期，前者尚可，后者交期延长至六七个月，存储类设备如5830交期更长。同时，探讨了测试设备国产化采购进展与当前保有量状况。

23:11 国产设备在测试机领域的应用与挑战
对话围绕国产设备在测试机市场的应用展开，讨论了国内测试机市场分散的竞争格局，以及国产设备在特定领域的初步应用与长远发展潜力。提及与客户合作的案例，包括汽车电子和AI算力领域，同时分析了SLT老化测试服务的毛利情况及营收占比，强调了对国产设备发展的支持与期望。

27:21 算力芯片合作进展与国产头部客户合作情况
国内算力芯片厂商与头部客户合作进展顺利，涉及量产、工程及开发阶段，虽无法覆盖所有客户，但已与大部分国产算力头部客户建立合作关系，部分客户预计四季度及明年将有放量，整体合作情况良好。

28:07 产业链连续性与国产算力增长分析
对话围绕产业链的连续性、产能分配以及长期影响展开，指出尽管短期内存在产能抢夺和延误，但长期来看，产业链的稳定性和国产算力的增长将带来持续收益。特别提到自动驾驶领域，尽管老客户需求可能下降，但新客户和市场需求的增长将弥补这一缺口，同时强调汽车电子化趋势对业务的积极影响。

30:59 存储测试市场分析与设备评估
对话围绕存储测试业务展开，讨论了存储测试收入占比、设备需求及客户验证进度。当前存储测试收入约占总营收5%，主要涉及Flash和集成存储功能的SOC芯片。评估显示，测试存储需要专用高端设备，成本较高。市场方面，Flash测试虽竞争激烈但需求量大，而DRAM测试则因价格波动大需谨慎投入。未来计划关注存储相关业务，特别是SOC芯片中的存储部分，以提升平台产能利用率。

34:28 公司营收目标与客户合作情况讨论
会议讨论了全年25亿收入目标维持不变，尽管三季度营收略低于预期，公司计划在四季度努力追赶以达成目标。提及了与大客户及紫光展锐的合作，其中紫光展锐作为第二大客户，公司份额有所提升。关于测试硬件代付和高端终端测试价格稳定性，以及四季度股份支付预计3000万，明年九月后减少。

发言总结
发言人1
报告了公司今年前三个季度的财务表现，强调了营业收入和净利润的显著增长，分别同比增长了55.27%和21.94%。公司正在积极扩大产能，尤其是在高端产品领域，受益于国内AI和支架等新兴领域的发展。总资产已超过100亿，净资产增长约46%，讨论了与产能扩充相关的设备投资。面对挑战，如成本增加和毛利率的下降，但保持对市场和未来产能扩张的积极态度。讨论了设备采购、客户战略、产能利用情况以及对存储测试的未来展望。

问答回顾
发言人1 问：公司前三季度的整体经营情况如何？
发言人1 答：公司前三季度实现营业收入16.8亿元，同比增长55.27%；归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元，同比增长21.94%；扣费后净利润为2.16亿元，同比增长50.34%。

发言人1 问：公司2026年的产能扩展情况及资产状况如何？公司当前的产品结构及各类产品的营收占比如何？
发言人1 答：公司在2026年积极扩大产能，尤其是高端产品产能，并受益于国内AI和支架等新兴领域快速发展。截止到2026年9月30日，公司总资产达到102亿元，净资产为43.46亿元，增长约46%，主要由于收入增长带动利润增加及大规模扩产购买设备的影响。此外，在2025年发行的可转债触发强赎并完成转股，使得总资产和净资产规模大幅增长。目前SP占据了公司业务的大头，按客户类别划分，消费类产品占57%，汽车电子占16%，其他占27%。从零售增长角度看，各类产品都有所增长。毛利方面，前三季度整体毛利为33%，单季度毛利率基本稳定在30%左右，相较于去年同期有所下降。

发言人1 问：公司对未来的营收预期如何？
发言人1 答：预计四季度营收和毛利相比三季度会有环比改善，费用增长比例将小于营收增长比例。同时，尽管研发投入总金额增加，但占营收的比例有所下降，且公司继续保持较高的研发投入水平，看好国产化进程对产业链的拉动效应。公司正积极扩充产能，布局多个地方的厂房，以迎接未来的产业放量。

发言人1 问：第三季度公司的营收表现及产品分类变化情况怎样？
发言人1 答：第三季度公司实现营收6.09亿元，创历史新高，经营性净现金流表现良好，前三季度经营性现金流为8.36亿元，预计全年将实现正向净现金流超过十个亿。从产品分类看，前三季度CP占比47.7%，MP占比52.3%，长期来看CP占比45%，MP占比55%，这一变化与行业情况及去年二季度BIS事件后策略调整有关。

发言人1 问：毛利下滑的原因有哪些？
发言人1 答：毛利下滑的主要原因包括：一是CP占比增大，而IP的毛利低于CP，导致整体毛利受折旧费用、直接人工、耗材消耗等成本增加的影响；二是部分产品可能没有对应机台，产生了外包费用和高端设备维保费，增加了成本压力；三是三季度消费电子产业景气度不高，存储涨价等因素导致整体毛利未达预期。

发言人1 问：目前公司的生产基地分布情况以及未来规划是怎样的？
发言人1 答：我们目前拥有上海、无锡、南京、深圳四个生产基地，并且总部大楼今年年底将完工，明年我们会搬入新总部大楼，以提供更多的产能扩充空间。无锡项目预计明年开建，也会为我们带来扩展产能的机会。我们的产能布局主要集中在长三角、珠三角以及成都西部地区，基本覆盖了国内半导体行业最发达的区域，这是未来扩充产能的重要基础。

发言人1 问：9月份和10月份的设备稼动率大概在什么范围？
发言人1 答：10月份的稼动率比9月份有所提升，目前各种型号机台呈现出一定的分化状态，并非整体景气。整体稼动率大约在90%左右，相比去年同期有所下降。

发言人1 问：四季度产能利用率和毛利率情况如何？
发言人1 答：四季度产能利用率有所提升，预计毛利率环比会有提升。但由于四季度存在一些股份滞后的影响，毛利率提升幅度可能不会太大。

发言人1 问：四季度是否会增加折旧费用？全年的折旧预计金额范围是多少？
发言人1 答：四季度折旧确实会增加。按照目前的机器台数和转固节奏预测，2026年厂房和设备总的折旧大概会在六七亿左右。

发言人1 问：单看三季度新增了多少折旧？资本开支计划以及决策因素是什么？
发言人1 答：三季度新增的折旧约为1.7亿元。我们根据客户对设备的需求量和对整体行业的判断来制定资本开支计划，并留出余量以应对新客户开发情况及产能需求。预计明年将继续维持较高的开发投入，保持去年和今年类似的29到30亿的投入规模，因为目前整体需求看好，预计至少持续到2030年。

发言人1 问：四季度增量主要来自哪一块业务？
发言人1 答：四季度增量主要来自于算力、非算力以及消费电子和车规产品，其中国产专利客户有所放量。

发言人1 问：目前单月产值达到了什么水平？是否会超过之前的预期？
发言人1 答：目前规划是能做多少就多少，具体产值会根据客户的订单情况和努力程度来确定，基本按照规划执行，有望达到之前提到的年底产值水平。

发言人1 问：从订单或客户需求展望的角度，能否看到环比增长的情况？
发言人1 答：四季度相比于三季度，预计会有一定的增长，且好于往年三季度的表现。因为三季度有些客户的订单有延迟，而四季度资本开支持续保持较高水平，同时行业内的其他同行也在加大投资，这些都表明四季度的订单情况会有所改善。

发言人1 问：目前设备采购方面的情况如何，尤其是高端设备的供应状况？
发言人1 答：目前高端设备，特别是测试存储产品相关的高端设备供应较为紧张，尤其是复杂大型线设备和存储相关设备。整体拉货周期比之前延长，尤其是存储相关设备缺货情况严重，难以采购到所需设备。不过，由于与供应商保持良好的长期合作关系，通过滚动下单的方式提前几个月进行采购，目前设备交期对我们来说还不是太大问题。

发言人1 问：关于转债对财务的影响，预计明年的财务状况会怎样？
发言人1 答：我们已经在15号过会，下一步等待注册。注册完成后，可以在12个月内择机发行转债。发行后会产生与转债相关的财务费用，预计一年大约4000万左右，每月大概三四百万。这个财务费用会对未来财务造成一定影响。

发言人1 问：对于不同客户的翻译业务，是优先选择CPI还是ST？
发言人1 答：目前来看，CPI的需求稍微多一些。由于去年受BIS影响，部分客户在台湾台积电流片封装厂的流片和封装必须在白名单上进行，而这些封装厂基本都是台湾企业，导致大陆无法获取新批芯片。因此，我们争取的是那些在大陆进行流片的客户，如中芯国际、华虹等公司的FT业务以及其他一些测试服务。

发言人1 问：前三季度大客户占比是多少？全年及明年的增长预期如何？是否参与下一代算力芯片测试？
发言人1 答：整体来看，今年提升不大，主要依靠其他客户增长。明年预计会有增长，但对于单个大客户的具体产品情况不便透露，但该客户确实是我们的最大客户之一。

发言人1 问：l one泰瑞达的交期是多久？国产化测试设备的进展及保有量如何？
发言人1 答：目前泰瑞达设备交期大概为六七个月，爱德万设备可能还会更长，存储类设备交期更久。国产设备方面，我们正考虑设备国产化的趋势，与国内多个设备厂商合作并进行选型。目前国产设备量还未特别大，主要平台仍以科尔玛（泰瑞达）、J7502超523以及at one 93KX为主。国产设备正逐步进行合作和应用，但整体过程可能较慢，因为设备研发到大规模量产需要较长周期。不过，在某些特殊领域已实现部分替代。

发言人1 问：目前我们是给哪些客户配套提供SLT老化测试服务的？毛利率大概如何？以及全年这部分业务预计能占到多少营收？
发言人1 答：我们主要为汽车电子和算力AI相关的客户提供SLT老化测试服务。这个业务的毛利率不是特别高，因为测试设备越高端，其毛利会越高。我们提供从for in到SLT到FT到SLT的一整套全流程服务，但由于每家客户需求差异，如机器选型和技术问题，部分业务可能外包给同行。关于全年预计营收的具体数字，我手头没有现成数据，可以回头查看后再告诉你。

发言人1 问：咱们与国内算力芯片厂商在资源、地震等领域的最新合作进展如何？
发言人1 答：我们与国内头部的算力芯片客户都有合作，包括部分量产、工程阶段和开发阶段的客户。虽然不可能与所有客户达成合作，但大部分上市的国产算力头部客户我们都已成功合作，并且四季度及明年会有部分客户放量，整体进展较为顺利。

发言人1 问：对于支架方面的全年增长情况以及主要测试类型的看法是什么？
发言人1 答：支架方面，我们基本上覆盖了市场中大部分自动驾驶相关公司，包括地平线、黑芝麻等在内的新锐公司以及车厂自研部门。虽然不同客户进度不一，但整体上我们已经做到了市场内大部分自动驾驶相关的测试，老客户虽有一定程度下降，但新客户会逐步补上来，且随着国内市场的此消彼长，长期来看整体影响不大。同时，随着汽车电子化程度提高，涉及支架功能的芯片需求将增加，我们在这方面具有优势。

发言人1 问：存储测试的收入大概有多少？后续DM大测试是否需要新设备，以及客户验证进度如何？
发言人1 答：目前存储测试占我们营收的比例不大，约为5%，主要是flash和集成存储功能的SOC芯片测试。对于更高端的存储测试机台，我们正在评估是否需要采购，因为测DRAM和测SOC的机台是不同的，需要重新采购。目前，我们已有部分现有客户在做存储领域，并在进行前期工程等合作，未来计划进一步切入这个领域。

发言人1 问：在no flash市场中，贵公司的整体表现如何？
发言人1 答：我们在这个市场上占据较大的份额，虽然产品定位相对低端，但整体销量非常大。我们已成为该领域内flash客户的前五名供应商之一。对于one领域，我们还在评估中，因为供应链投入较大。

发言人1 问：对于存储市场的策略是怎样的？
发言人1 答：存储市场具有价格波动大、量随价格波动的特点，这可能导致业绩受较大影响。因此，我们之前对存储市场采取相对谨慎的态度。不过现在市场情况较好，我们开始增加存储相关产品的开发，包括集成存储功能的IOC芯片。这是未来的一个关注点。

发言人1 问：全年25亿收入目标是否有调整？
发言人1 答：我们原本预计营收增长50%，但由于三季度的实际营收略低于预期，我们现在维持全年24-25亿的目标，并将在四季度努力追回三季度未达的部分。

发言人1 问：新品测试的主要内容以及全年预期是什么？
发言人1 答：新品测试主要是针对大客户的需求，具体全年预期无法单独说明，但会根据客户需求、自身产能情况以及大客户的状况来确定。

发言人1 问：在紫光展锐的市场份额预计今年能实现多少？
发言人1 答：今年我们在紫光展锐的市场份额有所提升，但占比尚未达到一半，具体数字不确定，不过肯定是我们第二大客户。

发言人1 问：对于高端终端测试的价格是否有可能涨价？
发言人1 答：目前高端终端测试的价格相对稳定，涨价可能性较小。

发言人1 问：四季度股份支付预计会有多少？
发言人1 答：四季度预计的股份支付大约为3000万，而从今年四季度到明年9月份，每月大约1000万左右。

